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  初步研究了复合电镀各工艺条件:电流密度、镀液pH值和温度以及搅拌方式对Al2O3纳米微粒

在镍基复合镀层中含量的影响.研究表明:电流密度增大不利于提高镀层中纳米微粒的含量;pH值增

大也明显使复合量降低;镀液温度升高,镀层中微粒的复合量随之略有改变;电镀时,加强搅拌或适

当改变搅拌方式,可以使复合镀层中的纳米微粒含量提高.还利用扫描电镜及能谱对Ni-Al2O3镀层

表面进行了观察与分析.
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